Характеристики материалов пленочных конденсаторов
Материал
диэлектрика
Материал

обкладок
Диэлектри​ческая прониц.

На частоте

1 кГц
Удельная

ем​кость
Тангенс угла д.потерь на частоте 1 кГц
Температур​ный коэф. ёмкости
Электриче​ская прочность

Епр х 10-6
Стабильность

В нормальных условиях

Uраб, 1000 час.
Способ нанесения пленок​

Моноокись кремния
Алюминий
5—6
5000—10000
0,01—0,02
2—3,5
2—3
± (1,5-6)
Термическое

напыление

Моноокись

германия
»
10—12
5000, 10000
0,001—0,005
3—5
1
— 1
То же

Двуокись кремния
»
4
20000
0.5


2


5 – 10


Реактивное распыление




Окись алю​миния
алюминий

+ никель
8
30000, 40000
0,3—1
3—4
5
-


Реактивное распыление

Окись тан​тала
Тантал + ванадий
20—23
50000, 10000
0,02
4
2
± 1
То же

Боросиликатн.

стекло
алюминий+

ванадий
3,9—4,2
15000
0,001
0,2
3—5

Термическое

напыление

Алюмосиликат.

стекло
То же
5,2—5,5
30000
0,003
1,5
3—5

То же

Иттрий-боритное стек.
---
10—12
60000
0,007
5
2—3

»

Паста ПК-12
Паста ПП-1, ПП-2
—
10 000
0,03—0,04
± 10
Uпр > 150 В
±5
Сектография

Паста ПК 1000-30
То же
—
3700
0,036
+ 10
Uпр > 150 В
±5
»

1

